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Ventec International Group
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Schwierige Beschaffungsmarkte, enge Zeitfenster,
individuelle Anforderungen? Sprechen Sie mit uns!

elektronische Baugruppen — und das mit Tempo und sehr
von innovativen Rework-Prozessen eine schnelle Losung

Sie von groBem Erfahrungswissen, innovativen Prozessen
Nutzen Sie unser Know-how!

Kraus Hardware GmbH, 63762 GroBostheim
Tel.: +49 6026 99786, www.Kraus-hw.de

Kraus Hardware entwickelt, produziert, priift und iiberarbeitet
flexibel. So bieten wir zum Beispiel unseren Kunden auf Basis
fiir die aktuelle Materialknappheit. In jedem Fall profitieren

inklusive Traceability und einer hochmodernen Ausstattung.

Sie mochten mehr erfahren? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage:
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